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Abstract (en)
A current transformer with a high loops transformation ratio has a number of current conductor loops (3) located radially around a rotating central
conductor (37). An electrical winding packet (36) is formed as a toroidal ring that passes through the centre of the conductor loops. When energised
a magnetic flux is produced (30,M). The bridge elements used (31,32) in the conductor loops are produced of laminated ferrite plates. A number of
variations are possible for forming the ring core.

Abstract (de)
Beim vorliegenden Verfahren und bei der entsprechenden Anordnung geht es um die Verbesserung der Verkopplung des elektrischen Flusses
mit den zugehörigen elektrischen Windungen einer Wicklung (36) bzw. eines Wicklungspaketes. Der magnetische Fluss wird dabei auf einem
magnetischen Pfad (30, M), die Windungen der Wicklung (36) spiralförmig umschlingend, so geführt, dass die Windungen die Fläche F eines
Hohltorus diese mehrfach durchstossen. Die dazu konstruktiv über Stege 32 miteinander verbundenen Brückenelemente 31 bilden die Randzone
der Fläche F. Somit ergibt sich pro Umgang eine Mehrfach-Verkopplung des magnetischen Flusses M mit den entsprechenden elektrischen
Windungen der Wicklung (36). <IMAGE>
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